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(57) Abstract: The invention relates to a method for separating a first substrate layer (1) along at least one separating line, comprising:
— providing the first substrate layer (1), and — separating the first substrate layer (1) along the separating line produced by irradiating
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Auftrennen einer ersten Substratlage (1) entlang mindestens einer Trennlinie, umfassend: -
Bereitstellen der ersten Substratlage (1), und - Auftrennen der ersten Substratlage (1) entlang der Trennlinie, die durch Bestrahlen der
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